
TriLumina เปิด​ตัว 3 W Surface-Mount Flip

Chip Back-Emitting VCSEL Array ที่​ไม​ตอง​ใช
submount

– ชวย​ให​อุปกรณ​มือ​ถือ​มี​ตนทุน​ถูก​ลง​มาก​ ขนาด​เล็ก​ลง​มาก​ แต​มี​ประสิทธิภาพ​การ​ทํางาน​สูง​สุด

TriLumina(R) ผูนําดาน​การ​พัฒนา​เท​คโน​โลยี VCSEL (vertical-cavity surface-emitting laser) สําหรับ​การ

ตรวจ​จับ​แบบ​ 3 มิ​ติ​ ประกาศ​เปิด​ตัว 3 W surface-mount, flip-chip, back-emitting VCSEL array ตัว​แรก​ของ

โลก​ที่​ไม​ตอง​ใช submount หรือ​ไม​ตอง​ใช​เสน​ลวด​ยึด​สําหรับ​กลอง​ตรวจ​จับ​แบบ​ 3 มิติ​บน​มือ​ถือ​ โดย​เท​คโน​โลยี

VCSEL-on-Board (VoB) ตัว​ใหม​น้ี​ทําให​อุปกรณ​มือ​ถือ​มี​ประสิทธิภาพ​มาก​ขึ้น​ มี​ขนาด​เล็ก​ลง​ และ​ตนทุน​ถูก​ลง​ และ

ยัง​ชวย​ปรับ​ซัพพลาย​เชน​ของ​กลอง​แบบ time-of-flight ให​งาย​ขึ้น​ เมื่อ​เทียบ​กับ​เท​คโน​โลยี VCSEL สําหรับ​การ

ตรวจ​จับ​ 3 มิติ​แบบ​เดิม

“เรา​ยินดี​มาก​ที่​ได​เปิด​ตัว 4 W VoB สําหรับ​การ​ใช​ใน​ยาน​ยนต​เมื่อ​ฤดู​รอน​ที่​ผาน​มา​” ไบร​อัน​ หวอง​ ประธาน​และ

ประธาน​เจา​หน าที่​บริหาร​ของ TriLumina กลาว​ “บัด​น้ี​ ดวย 3 W flip-chip VoB ตัว​ใหม TriLumina จึง​สามารถ

สราง​ฟอรม​แฟกเตอร​ที่​มี​ขนาด​เล็ก​ลง​ ทําให​เกิด​โซลูชัน่​ที่​บาง​ลง​และ​มี​ขนาด​เล็ก​ลง​ แต​มี​ประสิทธิภาพ​มาก​ขึ้น​ เมื่อ

เทียบ​กับ top-emitting VCSEL แบบ​เดิม​ที่​พุง​เป า​ไป​ที่​การ​ใช​งาน ToF บน​มือ​ถือ​โดย​เฉ​พา​ะ”

VCSEL array แบบ​เดิม​ถูก​ติด​ไว​บน submount และ​ใช​เสน​ลวด​ยึด​สําหรับ​การ​เชื่อม​ตอ​ทาง​ไฟ​ฟ า​ แต​อุปกรณ​ที่​ใช

เทคโนโลยี​การ​ติด​ตัง้​โดยตรง​บน​พื้น​ผิว (surface mount technology หรือ SMT) บน​บอรด​ของ VCSEL 3 W รุน

ใหม​น้ี​ มี​การ​ออกแบบ​ที่​สามารถ​ติด​ตัง้​บน​พื้น​ผิว​ และ​มี​ขนาด​กะ​ทัด​รัด​ เพราะ​ประกอบ​ไป​ดวย VCSEL ตัว​เดียว​ที่​มี
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flip-chip พรอม​เท​คโน​โลยี SMT ที่​ได​มาตรฐาน​สําหรับ​แผง​วงจร​แบบ printed circuit board (PCB) โดย​ไม​จําเป็น

ตอง​ใช submount เพื่อ​ติด​กับ VCSEL พรอม​กับ​ชิน้​สวน SMT อื่น​ ๆ บน PCB เดียว​กัน​ ไมโคร​เลนส​ที่​ติด​ไว​ดาน

หลัง​ของ TriLumina จึง​ทําหน าที่​เป็น​เลนส​แบบ​ครบ​วง​จร​ ซึ่ง​ทําให​ความ​สูง​ของ​ชิน้​สวน​น้ี​ลด​ลง​ไป​อีก​เมื่อ​เทียบ​กับ

VCSEL แบบ​เดิม​ที่​ใช​เลนส​ออ​พติก​แบบ​แยก​สวน​ อีก​ทัง้​ยัง​มี​ฟุต​พริน้​ทที่​เล็ก​ที่​สุด​ และ​มี​คา​ใช​จาย​ใน​การ​ติด​ตัง้​น อย

ที่สุด​ใน​ประเภท​เดียว​กัน​ ทําให VCSEL แบบ​ใหม​น้ี​เหมาะ​สําหรับ​การ​ใช​ใน​อุปกรณ​มือ​ถือ​อยาง​ยิ่ง

แม​เท​คโน​โลยี SMT แบบ flip-chip โดยตรง​เคย​ถูก​นําไป​ใช​ใน​ชิน้​สวน​อื่น​ ๆ เชน​ คลื่น​ความถี่​วิ​ทยุ (RF) และ​ชิป

field-effect transistor (FET) แต VoB ของ TriLumina ถือ​เป็น​ครัง้​แรก​ที่​เทคโนโลยี​สามารถ​นํามา​ใชบน​อุป​กร​ณ

VCSEL ได​ ซึ่ง​อุป​กร​ณ VCSEL จะ​ใช​แผน​ทอง​แดง (copper pillar) ที่​มี​การ​วาง​โลหะ​บัด​กรี (solder bump) ที่

ปัจจุบัน​มี​การนําไป​ใช​กับ​ผลิตภัณฑ​ประเภท​อื่น​ ๆ และ​นําไป​ติด​ตัง้​โดย​ตรง​กับ PCB โดย​ใช​เท​คโน​โลย ีSMT ที่​ปลอด

ตะกัว่​และ​ได​มาตร​ฐาน​ อีก​ทัง้​ยัง​มี​ขอดี​ที่​เพิ่ม​ขึ้น​มา​จาก​การ​เชื่อม​ตอ​แบบ​ติด​ตัง้​ภาย​ใน​ และ​คุณสมบัติ​ทน​ความ​รอน​ได

สูง​ เน่ืองจาก​มี​โค​รง​สรา​ง VCSEL แบบ back-emitting ซึ่ง​เป็น​เอกลักษณ​ของ TriLumina ผลิตภัณฑ​ใน​ตระ​กูล

VoB น้ี​เริ่ม​แจก​ให​ทดลอง​ใช​งาน​แลว​ใน​ขณะ​น้ี​ สามารถ​ติด​ตอ TriLumina เพื่อ​ขอ​เอกสาร​ขอมูล​เพิ่ม​เติม​ รวม​ถึง

ขอมูล​ทาง​เทคนิค​ และ​ขอมูล​เกี่ยว​กับ​รา​คา​ได

ดู​ขอมูล​เพิ่ม​เติม​ได​ที่ http://www.trilumina.com
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